新时期促进浙江省集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策
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第1章 总则
第1条 集成电路和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，是我省打造全球先进制造业基地和数字变革高地的重要支撑。为贯彻落实《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号），促进新时期浙江省集成电路产业和软件产业高质量发展，制定本若干政策。
第2条 本若干政策适用于符合有关条件的本省集成电路设计（含IP、EDA，下同）、制造、装备、材料、封测企业及机构，以软件产品开发及相关信息技术服务为主营业务的企业及机构。符合条件的上述企业及机构享受国家促进集成电路产业和软件产业高质量发展的有关政策。
第3条 更好发挥省产业基金作用，省工信、科技、发展改革等专项资金，要统筹加大对集成电路和软件产业发展的支持力度。
第4条 各设区市根据自身条件，在集成电路产业和软件产业发展、技术攻关、知识产权保护、能力建设、人才引培、子女教育、医疗和住房保障等方面制订相关政策。鼓励本省集成电路产业规划布局重点区域所在地方政府设立集成电路产业发展专项资金，支持集成电路企业实施重大项目建设、技术改造、技术创新、应用创新。
第2章 研发和应用支持政策
第5条 实施重点领域科技重大专项。围绕高端芯片设计、集成电路制造关键工艺、核心装备材料、关键软件等重点领域，每年组织省“尖兵”、“领雁”计划项目50项以上，安排重大科技专项资金给予支持。鼓励企业牵头承担国家技术攻关任务，省、市、县利用研发攻关计划给予支持。（省科技厅、省财政厅、各地人民政府）
第6条 推动产业链协同创新。聚焦集成电路产业链和软件产业链，每年组织开展产业链协同创新项目、生产制造方式转型示范项目等10项以上，统筹安排省工业与信息化专项资金给予支持，有关市、县（市、区）认真落实承诺的地方扶持政策，形成省与地方合力推进的工作格局。鼓励各地政府对集成电路制造工艺和关键设备材料攻关、EDA工具研发、IP购买、产品首次流片、本地芯片或模组首次或规模化应用、国产装备和材料应用等给予支持。（省经信厅、省财政厅、各地人民政府）
第7条 推动集成电路和软件首台（套）产品工程化攻关突破。半导体首台（套）装备、集成电路首批次材料、首版次关键软件产品按规定享受首台（套）产品有关支持政策。对经认定符合条件的半导体首台（套）装备、集成电路首批次新材料，按照国际首台（套）、国内首台（套）和省内首台（套）产品标准，省级财政按规定给予一次性分档奖励并纳入《浙江省首台套产品推广应用指导目录》。探索实施首版次软件保险补偿试点。将符合条件的国产芯片推广应用纳入首台（套）产品支持范围。鼓励各地加大对技术改造的扶持力度，对以设备额为标准计算政府补助、奖励资金的技术改造项目，可将企业实施技术改造购买的软件、信息服务支出纳入投资额计算。（省经信厅、省财政厅、浙江银保监局、各地人民政府）
第8条 打造“芯机联动”平台。面向网络通信、智能家居、数字安防、新能源汽车、工业控制等领域，组织应用企业和芯片企业打造“芯机联动”平台，加强供需信息联动和产用对接。（省经信厅、各地人民政府）
第9条 加强标准体系建设。鼓励浙江省集成电路产业技术联盟、浙江省半导体行业协会、浙江省软件行业协会等行业组织牵头开展相关标准体系构建工作，支持具有技术创新优势的集成电路企业和软件企业积极争取主导制定国际标准、国家标准、行业标准和在国内外有影响力的团体标准。（省市场监管局、省经信厅）
第10条 加强知识产权保护。支持和鼓励集成电路企业和软件企业通过“浙江知识产权在线”依法申请知识产权，鼓励企业进行集成电路布图设计专有权登记、软件著作权登记和集成电路装备、工艺、封装方法、测试方法等的专利申请，对符合高价值发明专利有关规定的，鼓励地方政府给予一定奖励。大力发展集成电路和软件相关知识产权服务，鼓励发展相关知识产权保险服务。严格落实集成电路和软件知识产权保护制度，建立软件正版化工作长效机制。（省市场监管局、省委宣传部、浙江银保监局、省经信厅、各地人民政府）
第3章 投融资和重大项目支持政策
第11条 加强产业基金支持。充分发挥各级政府产业基金作用，重点投向具有重要带动作用的集成电路特色工艺制造、先进封测、核心装备材料、关键软件等重大投资项目，撬动社会资本投资集成电路和软件产业。对于符合条件的集成电路重大建设项目，省产业基金按规定给予支持。积极争取国家集成电路产业投资基金和政策性、开发性金融机构支持我省重大项目。（省经信厅、省发展改革委、省财政厅、省国资委、省金融控股公司、人行杭州中心支行、各地人民政府）
第12条 加强财政金融支持。鼓励各地积极引导金融机构为符合条件的集成电路企业提供优惠利率中长期贷款和债券融资承销服务，鼓励企业参与集成电路领域固定资产投资、并购和产业投资基金。各地工信、科技、发展改革等专项资金，要统筹加大对集成电路和软件产业发展的支持力度。（人行杭州中心支行、省财政厅、省国资委、省经信厅、各地人民政府）
第13条 加强信贷支持。用好央行货币政策工具，引导金融机构创新符合集成电路产业和软件产业发展特点的科技金融产品和服务，加大集成电路和软件产业中长期贷款投放力度。（人行杭州中心支行、浙江银保监局、省地方金融监管局、各地人民政府）
第14条 加强融资担保服务。鼓励市场化融资担保机构为本省集成电路和软件企业提供融资担保服务；引导政府性融资担保机构加大对符合条件企业的支持力度，平均担保费率不超过1%；鼓励地方政府给予融资担保机构一定的担保费用补贴。（省地方金融监管局、人行杭州中心支行、浙江银保监局、省经信厅、各地人民政府）
第15条 支持企业融资上市。各级金融部门积极推动和指导符合条件的集成电路企业和软件企业通过科创助力板挂牌、首次公开发行股票、发行债券等多种方式筹集资金，拓宽直接融资渠道，同时发挥上市企业的带动和示范作用，进一步吸引各类要素聚集。（省地方金融监管局、人行杭州中心支行、浙江证监局、省经信厅、省发展改革委、各地人民政府）
第16条 加强资源要素保障。对通过国家行业指导的集成电路重大建设项目开辟绿色通道，依法依规加快审批落地。对符合条件的集成电路重大建设项目，各地按照有关规定积极落实财政资金、产业基金、土地、能耗、排放指标、设施配套等。对于纳入省重大产业项目库的集成电路和软件项目，在完成供地后，按规定及时给予新增建设用地计划指标奖励。支持制造企业在不改变用地主体、规划条件的前提下，利用存量房产、土地资源发展软件和信息服务业，对符合条件的可实行继续按原用途和土地权利类型使用土地的过渡期政策，过渡期支持政策以5年为限。（省发展改革委、省自然资源厅、省经信厅、各地人民政府）
第4章 人才政策
第17条 支持企业人才引进。聚焦集成电路和软件产业链创新链，更大力度引进国际顶尖创新人才。对“鲲鹏行动”计划入选专家，按照“一事一议”、“一人一策”予以保障，省产业基金按规定给予支持。顶尖人才个人可申请省科学技术奖励，每年最高不超过100万元，最多5年。支持符合相关条件的人才和团队申报“鲲鹏行动”计划、省海外引才计划、省领军型创新创业团队等重大人才工程。探索建立白名单机制，对列入三大人才高峰支持行动的顶尖人才，在省级重点研发计划、基金项目、各类创新平台和科技人才项目中予以持续稳定支持。对集成电路和软件企业引进的拥有关键核心技术解决卡脖子问题的高层次人才，按规定参加职称“直通车”评审。（省委人才办、省科技厅、省经信厅、省人力社保厅、省财政厅、省金融控股公司、省国资委、各地人民政府）
第18条 加快紧缺人才培养。强化产教融合育人机制，坚持需求导向，紧密结合集成电路和软件企业核心技术研发需求培养高层次人才。支持有条件的高校建设国家级示范性微电子学院；将集成电路和软件产业纳入省级现代产业学院建设的重点方向，给予招生指标、师资力量等倾斜。加强职业院校集成电路和软件产业相关专业建设，深化产教融合，支持企业联合职业院校和高等学校共同培养集成电路和软件产业领域技术能手。加强数字赋能，支持产业人才通过线上平台为企业解决技术难题。纳入产教融合型企业建设培育范围内的试点企业，兴办职业教育的投资符合规定的，可按投资额30%的比例，抵免该企业当年应缴纳的教育费附加和地方教育附加。鼓励地方政府与当地高校、龙头企业共建培养载体，构建产学研一体化人才培养体系。（省教育厅、省财政厅、省发展改革委、省税务局、省人力社保厅、省经信厅、各地人民政府）
第5章 创新平台和产业平台政策
第19条 构筑高能级创新平台体系。支持集成电路和软件龙头企业、科研院所、高校等及其联合体围绕高端芯片、特色工艺、宽禁带半导体、核心装备材料、关键软件等领域创建研发和产业化平台，符合相关条件的，可申报省工程研究中心、重点企业研究院、技术创新中心、制造业创新中心、产业创新中心、省级重点工业互联网平台等项目，获批后按规定享受相关政策支持。其中，获批省级制造业创新中心的，省财政给予1000万元补助，升级为国家级的，再给予3000万元奖励；对列入省级重点工业互联网平台建设的单位给予500万元补助。（省科技厅、省发展改革委、省经信厅、省财政厅、各地人民政府）
第20条 打造一体化公共服务平台。提升杭州国家“芯火”双创基地服务能力，用好EDA公共技术服务平台和集成电路设计与测试服务平台，为企业提供技术开发、流片测试、设备验证、知识产权等一体化服务。进一步打造浙江省集成电路创新中心，建设12寸CMOS集成电路芯片设计与制造成套工艺技术公共创新平台，形成自主可控、开放共享、可持续发展的集成电路产业生态。支持地方政府、产业园区、企业共同体等为主体打造具备共性技术研发、创业培育、金融咨询、人才培养等功能的集成电路和软件公共服务平台。（省经信厅、省科技厅、省发展改革委、各地人民政府）
第21条 支持产业发展平台建设。支持杭州、宁波、绍兴、嘉兴、衢州等省级集成电路产业基地建设，高水平打造环杭州湾核心产业集聚区，带动半导体材料等支撑产业区发展。支持建设新一批集成电路“万亩千亿”新产业平台，在新一轮国土空间规划中优先保障新产业平台用地空间。推动杭州钱塘芯谷、宁波芯港小镇、绍兴集成电路小镇等产业载体建设，强化园区服务能力。支持杭州市建设国际级软件名城，宁波市创建特色型中国软件名城。支持建设一批特色化、专业化、品牌化和高端化发展的省级软件产业园，争创中国软件名园。（省经信厅、省发展改革委、各地人民政府）
第6章 企业培育政策
第22条 “链主”企业培育。面向集成电路产业和软件产业领域，根据“链长+链主”协同机制工作方案，认定若干“链主”企业，形成省市县三级联系服务“链主”企业机制。“链主”企业补链强链重大项目优先列入省重大产业项目，在土地、能耗、环保容量要素上予以保障，探索对“链主”企业的本省伙伴企业给予亩均评价信用增强保障。加大对国内外龙头企业的招引力度，在用地、用能、排放、审批、资金等方面按“一事一议”加大支持力度。（省经信厅、省科技厅、省发展改革委、省财政厅、省国资委、省金融控股公司、各地人民政府）
第23条 支持企业做大做强。支持集成电路高端芯片、特色工艺制造、关键材料、核心装备和零部件、关键软件等领域企业申报“放水养鱼”行动计划、单项冠军、隐形冠军、专精特新小巨人、科技型中小企业、高新技术企业等政策，按规定给予支持。对于研发投入占销售收入比重超过10%且年研发投入超过5000万的软件和集成电路设计企业，研发投入占销售收入比重超过5%且年研发投入超过5000万的集成电路制造、封测、装备、材料企业，当地政府要重点培育，加大扶持力度。（省经信厅、省科技厅、省发展改革委、各地人民政府）
第7章 产业链供应链安全保障政策
第24条 确保产业链供应链畅通。加强省际产业链供应链联动，建立全省产业链供应链保障工作机制，在确保严格落实疫情防控措施前提下，对产业链链主企业和关键核心企业复工复产、急需物资等需求给予重点保障。（省经信厅、省交通运输厅、省公安厅、民航浙江安全监管局、杭州铁路办事处、杭州海关、省商务厅、各地人民政府）
第25条 探索集成电路芯片、关键装备、原材料快速通关途径。提高集成电路产品疫情防控检测效率，缩短通关时间。对集成电路产业链“链主”企业、工信部保障产业链供应链“白名单”企业开展点对点帮扶，畅通相关商品供应链。推动建设本地电子化学品检测实验室，提升检测效率，为企业办理两用物项和技术进口许可证提供便利，减少企业原材料的通关时间、检测成本和仓储成本。（各地人民政府、杭州海关、宁波海关、省港航管理中心、民航浙江安全监管局）
本若干政策自XX年X月X日起实施。本若干政策与本省其他产业政策有交叉的，同类政策按照从优、从高、不重复的原则执行。
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